
 
1. Nastaven predmet KOMPJUTERSKO MODELIRAWE NA PROCESI SO 

OBLIKUVAWE 
2. [ifra 3M32PI14 

3. Studiska programa PInf 

4. Semestar (izbornost) leten ( VI ) 

5. Celi na predmet  Zapoznavawe so potrebata od modelirawe na tehnologiite so 
plasti~na deformacija, vidovite modeli, na~inot na koi se 
realiziraat simulacionite procesi, analiza na rezultatite 

6. Osposoben za  
(kompetencii)  

Modelirawe i analiza na procesite na obrabotka so 
deformacija 

7. Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

nema 
 

8. Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

A. Ko~ov: Kompjutersko modelirawe na procesi so oblikuvawe, 
umno`eni predavawa,  MFS 2006 

9. Broj na krediti:  5  

10. Vkupen raspolo`iv fond na vreme 5 ECTS h 30 saati = 150 saati  

11. Raspredelba na raspolo`ivoto vreme  30 + 10 +20+ 36  + 4  +45  = 150 saati 

11.1. PTN - Teoretska nastava (15 nedeli x 2 saati) 30 saati

11.2. AV - Auditorni ve`bi,  video proekcii i pe~ateni 
materijali,  prezentacija na sofveri, konsultacii, 
internet 

10  saati

11.3. LV Laboratoriski ve`bi 20 saati

11.4. SU - Samostojno u~ewe, podgotovka na materijal od 200               
stranici za testovi. 

36 saati

11.5. TPZ - Proverka na znaewe so 2 testa (2 h 2 saati) 
Sekoj student samostojno re{ava test od 5 pra{awa. 
Pra{awata se definirani vo posebna lista. 

   4 saati

12.

11.6. SR - Izrabotka  na 2 samostojni zada~i    45 saati
Ocenuvawe 10 + 60 + 30 =  100 boda

12.1. Posetenost na predavawa (do 10 boda) 10 boda

12.2. 2 testa (do 30 boda po test) 60 boda

12.3. 2 samostojni zada~i (do 15 boda po zada~a)  30 boda

Ocenki: 
od 50 do 60 boda 6({est)

od 61 do 70 boda 7(sedum)

od 71 do 80 boda 8(osum)

od 81 do 90 boda 9(devet)

13.

 
 
Studentot mora da osvoi najmalku po 
30% od predvidenite bodovi na sekoj 
od testovite. 
 

nad 90 boda 10(deset)

14. Uslov za potpis i formalen ispit realizirani aktivnosti 11.2; 11.3; 11.5; 11.6 



 
Predavawa - teoretska nastava  Labaratoriski  ve`bi Auditorski ve`bi  ne 

de 
la saati tema saati tema saati tema 

I. 2 
Vovedni napomeni za kompjuterski potpomognato 
proektirawe na tehnologii na obrabotka so 
oblikuvawe na materijalite 

    

II. 2 
Softverski paketi za kompjuterski potpomognato 
proektirawe na tehnologija na obrabotka so 
oblikuvawe 

  1 
Primena na softverski paketi za kompjuterski 
potpomognato proektirawe na tehnologii za obrabotka 
so deformacii 

III. 2 
Softverski paketi za kompjuterski potpomognato 
proektirawe na tehnologija na obrabotka so 
oblikuvawe 

  1 
Primena na softverski paketi za kompjuterski 
potpomognato proektirawe na tehnologii za obrabotka 
so deformacii 

IV. 2 
Kompjutersko proektirawe na tehnolgija na 

Obrabotka so valawe, sili i torzionen moment pri 
valawe na limovi 

  2 
Re{eni primeri za prvata samostojna zada~a 

V. 2 
Kompjutersko proektirawe na tehnogija na 

Obrabotka na `ici, naponi i vle~na sila 
  2 

Re{eni Primeri za prvata samostojna pzada~a 

VI. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Istisnuvawe profili i  cevki.  
2 Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  valawe  

 

VII. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Slobodno kovawe, zbivawe, izdol`uvawe, 
otvoreno produp~uvawe,  

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  vle~ewe 
`ica  

 

VIII. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Kovawe vo otvoreni i zatvoreni kova~ki 
alati 

2 Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  istisnuvawe 2 Prv test na materijalot od I do VII  nedela 

IX. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na teh-

nologija na oblikuvawe na limovi 2 Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  kovawe  
 

X. 2 
Osnovni procesi pri obrabotka na limovi so 

svivawe,  napre~ni sili i vaqaci; alat za svivawe 
2 

Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na limovi  2 Re{eni primeri za vtorata samostojna zada~a 

XI. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Obrabotka so izvlekuvaawe; naponi i 
deformacii pri izvlekuvawe 

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na limovi - svivawe 

2 
Re{eni primeri za vtorata samostojna zada~a 

XII. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Nekonvencionalni postapki na obrabotka 
so deformacija 

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na limovi- izvlekuvawe  

 

XIII. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Obrabotka so razvlekuvawe i  
provlekuvawe 

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na limovi - nekonvencionalni postapki  

 

XIV. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-

logija na Obrabotka so razdvojuvawe; prosekuvawe i 
probivawe; fino prosekuvawe 

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na limovi - prosekuvawe I probivawe 

 
 

XV. 2 
Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehno-
logija na procei na brizgawe plastika 

2 
Kompjutersko proektirawe na tehnoligja na  procesi na 
obrabotka na plasti~ni masi 

 
 

XVII.     2 
Vtor test na materijalot od VIII do XV nedela vo XVII
nedela 

 30  20  10+4  

 
Zada~a 1 Samostojna zada~a: Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehnologija  na obrabotka so kovawe Izve{taj vo elektronska forma 
Zada~a 2 Samostojna zada~a: Kompjuterski potpomognato proektirawe na tehnologija na obrabotka na limovi Izve{taj vo elektronska forma 
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